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Abstract (en)
Pulsed laser deposition comprises, in combination with laser thin layer treatment, specifying energy and material stream densities as a function of
the distance of the condensation region from the substrate surface; applying laser pulses of 1-2 Joule and 10-50 Hz; and producing layer structures
through a plasma stream (13) by appropriate choice of the pulse length and residual gas atmosphere in the vacuum precipitation chamber. The
coating or target material (10) consists of both conducting and insulating materials.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zur Erzielung funktioneller Metall-, Keramik- oder Keramik/Metall-Schichten auf der Innenwand von Hohlkérpern
unter Verwendung des Verfahrens der Pulsed Laser Deposition (PLD), wobei in Kombination mit einer Laser-Diinnschichtbehandlung Energie- und
Materiestromdichten als Funktion des Abstandes des Kondensationsbereiches von der Substratoberflache vorgegeben werden, wobei Laserimpulse
mit Energien von 1 - 2 Joule bei Wiederholungs-impulsraten von 10 Hz bis 50 Hz Verwendung finden und zur direkten Innenbeschichtung je
nach gewahlter Impulslange und Restgasatmosphare in der Vakuum-Abscheidekammer durch den Plasmastrom ein gewtinschtes trypisches
Schichtgeflige - glasartig-amorph, kolumnar oder polykristallin - erzeugt wird und sich das Schicht- oder Targetmaterial sowohl aus leitenden als
auch aus isolierenden Substanzen zusammensetzt. <IMAGE>
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